附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	3
	机器人创新实训套件
	UP-ROBMUL-II
	台
	4
	详见表后内容

	
	魔法师创意竞赛平台
	UP-CUP-Magic
	台
	3
	详见表后内容


主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则，按废标处理。）
分包3：机器人创新实训套件、魔法师创意竞赛平台
1.机器人创新实训套件

★1.包含24个机器人案例，结构上包括关节式机器人模块、轮式模块、履带式模块，以及各种机械传动装置等。机器人类型全面，知识点覆盖面广，适合各种用途。

★2.提供3套主控板、扩展板，3套组装工具，可支持3-9名学生同时使用；

★3.机器人机构设计、机器人机构创新设计、典型机器人构型的设计、模块化机器人设计与实现、机构组成建模、机电控制基础、机器人技术基础、工业机器人基础、传感器原理与应用、嵌入式技术在机器人上的应用、自主机器人程序设计、自动控制原理、机器人运动学、多自由度机器人组装与控制、空间机器人运动规划、机器人与仿生学、机器人控制与通信技术、现场总线基础等。
2.魔法师创意竞赛平台

★1.系统由丰富的嵌入式主板、扩展模块、传感器、二维码扫描模块、Zigbee、RFID、焊接面包板等单元组成，模块化设计,各单元间可自由组合，极大的提高学生实践动手能力和学习兴趣，适用于学生参加大赛、创新设计、毕业设计、课程设计等； 

★2. 核心板：包含Cortex-A8、ARM9、Cortex-M0/M3/M4五种核心板，面向不同应用领域，兼有高性能MCU和大型嵌入式操作系统处理器；

★3.接口扩展板：支持Cortex-A8、S3C2410、Cortex-M3、Cortex-M4控制器的接口扩展；用金属插针的形式将CPU外围的IO接口全部引出，为不同种类的功能模块提供丰富的扩展接口，方便二次开发； 

4.灵活多样的传感器模块：包含声、光、热、电、力、磁等各种传感器，可以方便的进行自由组合，完成各种传感器的数据采集；

5.物联网模块：配置丰富的WSN无线传感网模块和RFID射频识别模块，满足高校对大赛创意设计的需求。
分包3：签订合同后1周内供货，质保3年。
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